HORARIO DAS DISCIP

cts

PROGRAMA DE
POS-GRADUAGCAO

EM CIENCIA, TECNOLOGIA
E SOCIEDADE DA UFSCar

LINAS — 1° semestre 2018

Seminario de Integracéo: 19 a 23 de mar¢o/2018, com programacéao a ser divulgada.
Inicio das aulas: 26 de marc¢o/2018

PERIODO 22 FEIRA 32 FEIRA 42 FEIRA 52 FEIRA 62 FEIRA
CTS 002
SEMINARIOS DE Sl
DISSERTACAO ESTUDOS DIRIGIDOS 1
Manha o ¢ (Obrigatdria para Doutorado -
8h—12h (Obrlgatorlla Mestrado -8 6 créditos, com encontros
créditos) presenciais - agenda a definir)
Luciana Gracioso, Convidado Chloe. Artur. Maria Lucia
“PNPD”
CTS 009 PESCD 1
(Obrigatoria para bolsistas
CTS 001 . cTs 05,5 CAPES Mestrado e Doutorado —
. QUESTOES JURIDICAS DO Adi
CIENCIA, TECNOLOGIA E CTS 101- Estudos Avancados | 2 C¢¢itos, com encontros
ACESSO E USO DA presenciais - agenda a definir)
SOCIEDADE A em CTS Madrcia Ogata, Maria Lucia
(Obrigatéria Mestrado — INFORMAGAO (Obrigatdria para Doutorado — gad,
sdi (Optativa Mestrado e A CTS 049 PESCD 2
Tarde 8 créditos) ’ 8 créditos) Madrcia Ogata,Maria Lucia
- i Doutorado - 7 créditos) ; L Cinnli ’
14-18h Leandro, Wilson Pedro Eduado Nespoli, Luzia Sigoli (Obrigatéria para bolsistas

Chloe, Vinicius (convidado)

CAPES Doutorado — 2 créditos),
com encontros presenciais —
agenda a definir)

"CTS 010 - IDENTIDADE E REPRESENTAC@ES SOCIAIS: APORTES TEORICOS E METODOLOGICOS PARA A COMPREENSAO DAS DIMENSOES INTERSUBJETIVAS NA CIENCIA E NA
TECNOLOGIA". (Optativa Mestrado e Doutorado — 2 créditos) Marcia Ogata, Sérgio Kodato (Convidado USP/RP) e Wilson Pedro (18 e 25/06, 2 encontros, tarde e noite, as segundas-feiras)
CTS 014-Tépicos Especiais 9: Comunicagdo Cientifica em Inglés (Optativa Mestrado e Doutorado — 2 créditos) Chloe (de 26 a 30/03 das 8h as 12h(terca, quarta e sexta) e das 14h as

18h(segunda e quinta)
CTS 014- Topicos Especiais 12: Questoes tedricas e metodolégicos nos estudos Bakhtinianos (Optativa Mestrado e Doutorado — 4 créditos) Prof. Dr. Miotello 02 a 06 Julho 8h as 12h e dg

14h as 18h
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